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* 

Revision of this publication R&ision de la prksente publication 

Le contenu technique des publications de la C E I est cons- 
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien 
Mat actuel de la technique. 

The technical content of I E C publications is kept under con- 
stant review by the I E C, thus ensuring that the content reflects 
current technology. 

Les renseignements relatifs a ce travail de &vision, a 
l’&ablissement des editions rx%i&es et aux mises B jour peuvent 
&e obtenus aupr&s des &mites nationaux de la C EI et en 
consultant les documents ci-dessous: 

Information on the work of revision, the issue of revised ed& 
tions and amendment sheets may be obtained from IE C 
National Committees and from the following I E C sources: 

4 

0 IECBulletin 

0 I E C Yearbook 

0 Catalogue of I E C Publications 
Published yearly 

0 Bulletin de la C E I 

0 Annuairedela CEI 

0 Catalogue des publications de la C E I 
Publie annuellement 

Terminology Terminologie 

For general terminology, readers are referred to I E C Publi- 
cation 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), 
which is issued in the form of separate chapters each dealing 
with a specific field, the General Index being published as a se- 
parate booklet. Full details of the IEV will be supplied on 
request. 

En ce qui conceme la terminologie g&&ale, le lecteur se 
reportera a la Publication 50 de la C E I : Vocabulaire Electro- 
technique International (VEI), qui est Ctablie sous forme de cha- 
pitres s&pa& traitant chacun d’un sujet d&ni, 1’Index g&&al 
itant publie septiment. Des details complets sur le VEI peuvent 
etre obtenus sur demande. 

The terms and definitions contained in the present publication 
have either been taken from the IEV or have been specifically 
approved for the purpose of this publication. 

Les termes et definitions figurant dans la pr&ente publication 
ont et& soit repris du VEI, soit sp%fiquement approuv~ aux fins 
de cette publication. 

Symboles graphiques et litt&aux Graphical and letter symbols 

Pour les symboles graphiques, symboles litt&aux et signes 
gCn&al approuvis par la C E I, le lecteur cons&era: 

For gl@iCd symbols, and letter symbols and signs 

bY& IEC for general use, readers are referred to: 
tIpprOVed 

d’ usage 

- I E C Publication 
technology; 

27: Letter symbols to be used in electrical - la Publication 27 de la C E I : 
ilectrotechnique; 

Symboles litteraux B utiliser en 

- la Publication 617 de la C E I: Symboles graphiques pour 
schimas. 

- I E C Publication 617: Graphical symbols for diagrams. 

Les symboles et signes contenus dans la ptisente publication 
ont CtC soit repris des Publications 27 ou 617 de la C E I, soit 
sp&ifiquement approuves aux fins de cette publication. 

The symbols and signs contained in the present publication 
have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or 
have been -ally approved for the purpose of this publication. 

Publications de la C E I Ctablies par le meme 
Cornit d’Etudes 

IE C publications prepared by the same 
Technical Committee 

L’attention du lecteur est atti&e sur le deuxieme feuillet de la The attention of readers is drawn to the back cover, which 
couverture, qui Cnumere les publications de la CEI p&pa&es lists IE C publications issued by the Technical Committee 
par le Comite d’Etudes qui a etabli la p&ente publication. which has prepared the present publication. 
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cowvw3~o~ ELE~TR~TE~HNIOUE INTERNATIONALE 

BUS SYSTtME A MICROPROCESSEURS - DONNCES: 8 BITS ET 16 BITS 
(MULTIBUS I) 

Deuxi&me partie: Description mkanique et brochage pour la configuration 
du bus systeme, avec des connecteurs en bout de carte 

PR&WlBULE 

Les decisions ou accords officiels de la CEI en ce qui conceme les questions techniques, p&par& par des Comit6s 
d’Etudes oh sont rep&sent& tous les Comitbs nationaux s’intbressant A ces questions, expriment dans la plus grande 
mesure possible un accord international sur les sujets examink. 

Ces decisions constituent des recommandatbns internationales et sont agr&es comme telles par les Comitbs 
nationaux. 

Dans le but d’encourager I’unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comitbs nationaux adoptent 
dans leurs rbgles nationales le texte de la recommahdation de la CEI, dans la mesure air les conditions nationales le 
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la r&gle nationale correspondante doit, dans la 
mesure du possible, &r-e ind*qube en termes clairs dans cette demiere. 

La CEI n’a fii6 aucune procedure concernant le maquage comme indication d’approbation et sa responsabilitb n’est pas 
engagbe quand il est d&la& qu’un matkiel est conforme & l’une de ses recommandations. 

PREFACE 

La presente norme a ete etablie par le Sous-Comite 47B*: Systemes a microprocesseurs, du 
Comite d’Etudes no 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs. 

Cette norme constitue la deuxieme partie d’une serie de publications dont les autres parties sont 
les suivantes: 

- Publication 796-l (1990): Bus systeme a microprocesseurs - Don&es: 8 bits et 16 bits 
(MULTIBUS I) - Premiere partie: Description fonctionnelle avec 
specifications electriques et chronologiques. 

- Publication 796-3 (1990): Troisieme partie: Description mecanique et brochage pour la 
configuration Eurocard ayant des connecteurs rapport&. 

Le texte de cette nonne est issu des documents suivants: 

Rbgle des Six MS Rapport de vote 

47B(BC)9 47B(BC)14 
1 

7 

Le rapport de vote indique dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abwti a l’approbation de cette norme. 

. 

l Le Sous-Comitb 47B de la CEI est dbormais transfW dans I’ISO/CEI JTC 1. 

La prbente norme a et& approuvbe sebn les procedures de la CEI et, par consequent, est p&Me comme norme de 
la CEI. 
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

MICROPROCESSOR SYSTEM BUS - 8-BIT AND 16-BIT DATA 
(MULTIBUS I) 

Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus 
configuration, with edge connectors (direct) 

FOREWORD 

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the 
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the subjects dealt with. 

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that 
SW&e. 

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the 
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence 
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearfy indicated in 
the latter. 

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an iirdication of approval and has no responsibility when 
an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations. 

PREFACE 

This standard has been prepared by Sub-Committee 47B*: Microprocessor systems, of IEC Tech- 
nical Committee No. 47: Semiconductor devices. 

This standard forms Part 2 of a series of publications, the other parts being: 

- Publication 796-l (1990): Microprocessor system bus - 8-bit and W-bit data (MULTIBUS I) - 
Part 1: Functional description with electrical and timing specifi- 
cations. 

- Publication 796-3 (1990): Part 3: Mechanical and pin descriptions for the Eurocard configur- 
ation with pin and socket (indirect) connectors. 

The text of this standard is based on the following documents: 
t 

Six Months’ Rule Report on Voting 

47B(CO)9 47B(CO)14 

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report 
indicated in the above table. 

. 

* IEC Sub-Committee 478 has now been transferred to lSO/IEC JTC 1. 

This standard was approved according to IEC procedures and is therefore published as an IEC standard. 

a 
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BUS SYSTeME ii MICROPROCESSEURS - DONNEES: 8 BITS ET 16 BITS 
(MULTIBUS I) 

Deuxieme partie: Description mecanique et brochage pour la configuration 
du bus systeme, avec des connecteurs en bout de carte 

INTRODUCTION 

La presente norme fait partie d’une serie qui traite des interfaces mkaniques et electriques 
permettant aux divers composants d’un systeme a microprocesseurs de dialoguer entre eux. Le 
bus d’interface sert de moyen de transfert en parallele et d’interconnexion des signaux utilitaires 
pour les composants d’un systeme etroitement couples. La serie est composee d’une description 
fonctionnelle et de deux normes mecaniques. 

SPlkIFICATIONS MkANlQUES 

1. Domaine d’application 

La presente norme est applicable a une interface utilisee pour assurer la liaison des 
composants d’un systeme a microprocesseurs au moyen du fond de panier & connecteurs en 
bout de carte. 

2. Objet 

Cette norme a pour objet de definir toutes les specifications physiques et mkaniques que 
doit observer I’ingenieur d’etude lorsqu’il conpit un fond de panier ou des plaquettes 
imprimees enfichables dans I’interface du bus du systeme. Toutes les dimensions seront 
exprimees en millimetres et, a titre de reference, en pouces entre parentheses. (Les dimen- 
sions en millimetres font foi.) 

3. Consid&ations sur le fond du panier 

La longueur maximale du fond du panier reliant les modules est de 457,2 mm (soit 18 pou- 
ces). Des carfes d’extension utilisees dans ce systeme ne pourront etre utilisees que si la 
longueur totale resultant pour le bus, y compris la carte extension, ne depasse pas 457,2 mm. 

3.1 Relations entre /es cartes 

Pour concevoir les cartes de circuits imprimes compatibles capables de fonctionner dans 
un fond de panier sur lequel leur espacement est fixe a 15,3 mm (0,6 pouce), il faut adherer 
aux specifications mentionnees et-dessous: 

a) Espacement des cartes (f-J 
L’entrkxe des cartes enfichees dans le fond de panier sera au moins egal a 
051 mm (0,6 AZ 0,02 pouce). 

61 Epaisseur de carte (5) 
L’epaisseur de la carte type sera egale a 1,575 * 0,128 mm (0,662 =t 0,005 pouce 1 

cf Longueur du conducteur des composants (4) 

15,24 k 

. 

La longueur des conducteurs des composants sous la carte imprim& ne devra pas 
depasser 2,362 mm (0,093 pouce). 
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MICROPROCESSOR SYSTEM BUS - 8-BIT AND 16-BIT DATA 
(MULTIBUS I) 

Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus 
configuration, with edge connectors (direct) 

INTRODUCTION 

This standard is one of a series which deals with the electrical and mechanical interfaces to allow 
various microprocessor system components to interact with each other. The interface bus serves as 
a parallel transfer and utility signal interconnect for closely coupled system components. The series 
consists of one functional description and two alternative mechanical standards. 

MECHANICAL SPECIFICATIONS 

1. Scope 

This standard is applicable to an interface used to connect microprocessor system compo- 
nents by means of the edge connector (direct) type backplane. 

2. Object 

The object of this standard is to describe all the physical and mechanical specifications that 
a designer shall be concerned with when designing a backplane or when designing printed 
circuit boards that will plug into the system bus interface. All dimensions are in millimeters with 
inches added in parentheses for reference only. (Millimeter dimensions govern.) 

3. Backplane considerations 

The maximum length of the backplane connecting modules is 457.2 mm (18 in). Extender 
boards used within the system will not be supported by the bus unless the overall resulting 
length of the bus including the extender card is less than the 457.2 mm maximum. 

3.1 Board to board relationships 

The following printed circuit board specification shall be adhered to when designing com- 
patible boards which are to operate in a 15.3 mm (0.6 in) board to board spacing backplane. 

a) Board to board spacing (Lc) 
Centre to centre of boards when plugged into backplane shall be at least 15.24 =f 0.51 mm 
(0.6 k 0.02 in). 

b) Board thickness (%) 
The typical board thickness is 1.575 & 0.128 mm (0.082 i 0.005 in). 

c) Component lead length (k) 
The length of the component leads below the printed circuit board cannot exceed 
2.362 mm (0.093 in). 
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-8- 796-2 0 CEI 

d) Hauteur des composants (LH) 
La hauteur maximale des composants au-dessus de la carte imprimee sera determinee a 
partir de I’equation suivante: 

I 

32 . 

cq < Kc) - (Lr) - (L‘) 
(h) 44,73 mm - 1,702 mm - 2,362 mm (058 pouce - 0,067 pouce - 0,093 pouce) 

(+,) ~10~67 mm (0,420 pouce) (y compris le voilage de la carte). 

Pour les composants non isoles, il faut reduire la valeur & de lo,16 mm (0,40 pouce). 

Le fond de panier type et les composants necessaires pour le completer sont indiques a la 
figure 2, page 10. 

Cette norme contient seulement les specifications mecaniques pour la conception d’entre 
interface du bus systeme. L’ingenieur d’etude tiendra egalement compte des specifications 
electriques figurant a la section trois de la Publication 796-l de la CEI. 

Affectation des broches pour le bus syst&me 

Les cartes tongues pour &re reliees au bus possedent deux connecteurs, Pr (primaire) et 
P2 (auxiliaire), enfichables dans le fond de panier; Le tableau I represente I’affectation des 
signaux aux broches du connecteur PI sur les cartes. Les signaux reserves sur le connecteur 
Pl doivent etre relies au bus, comme des lignes normales de signaux, sur le fond de panier. 
Le tableau II represente I’affectation des signaux aux broches du connecteur P2 sur les 
cartes. En cas d’utilisation d’un fond de panier, les signaux w&ewes et relies au busw seront 
relies au bus comme des lignes normales de signaux. 

3.3 Connecteurs de bus 

Le fond de panier est equipe de connecteurs qui correspondent au connecteur de bout de 
carte Pl (43/86 broches). Le fond de panier utilise des connecteurs a 43/86 broches a espa- 
cement de 3,96 mm (0,156 pouce). 

Le connecteur P2 est un connecteur de bout de carte & 30/60 broches, avec un espace- 
ment de 2,54 mm (soit 0,l pouce). 

4. Facteurs determinant le format 

Certaines caractenstiques du bus seront prises en consideration pour concevoir les cartes 
de circuit imprime qui doivent s’y connecter. Si les specifications prescrites dans la presente 
norme sont suivies, I’ingenieur d’etude sera assure de leur compatibilite avec le bus. 

41 . Normes de dksignation des connecteurs et de num&otation des broches 

Les connecteurs Pl et P2 sur les cartes concues pour I’interface du bus systeme devront 
satisfaire aux exigences suivantes (voir figure 2): 

a) Les connecteurs sur le c&e bus de la carte seront denommes Pl et P2. Pl est le 
connecteur principal a 86 broches, tandis que P2 est le connecteur auxiliaire & 60 
broches. 

b) Les broches seront numerotees par un numero impair sur la face de montage des 
composants de la plaquette et dans I’ordre ascendant en suivant le pourtour de la carte 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (voir figure 3, page 12). 

4.2 Format normal&! des cartes de c&/age imprime 

La figure 4, page 12, represente le format normalise des cartes compatibles (cartes de 
c&blage imprime et cartes de circuit imprime). Le bord de la carte oppose au bus ne sera 
soumis a aucune contrainte. Cependant, toutes les autres parties de la plaquette, y compris 
les connecteurs Pl et P2, devront etre conformes aux dimensions telles qu’indiquees a la 
figure 4. A I’heure actuelle, seule la hauteur verticale des plaquettes de base fait I’objet de la 
specification normalis~e. 
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d) Component height (4) 
The following equation is used to determine the maximum height of the components # 
above the printed circuit board: 

cq < WJ - (Lr) - (LL) 
(h) ~14.73 mm - 1.702 mm - 2.362 mm (0.58 in - 0.067 in - 0.093 in) 

(f+J ~10.67 mm (0.420 in) (including board warpage). 

Electrically conductive components require b to be decreased to 10.16 mm (0.40 in). 

An example of a typical backplane and the components necessary to implement it are 
shown in Figure 2, page 11. 

This standard contains only the mechanical specifications for designing a system bus inter- 
face. The designer shall also take into consideration the electrical specifications in Section 
Three of IEC Publication 796-l. 

3.2 System bus pin assignments 

Printed circuit boards which are designed to interface to the bus have ho connectors which 
plug into the backplane, Pl (primary) and P2 (auxiliary). Table I shows the pin signal assign- 
ments for the Pl connector on the printed circuit boards. Reserved signals on the Pl 
connector shall be bussed as normal signal lines on the backplane. Table II shows the pin 
signal assignments for the P2 connector on the printed circuit boards. If a backplane is used 
then the “reserved and bussed” signals shall be bussed as normal signal lines. 

3.3 Bus connectors 

The backplane has connectors that mate to the Pl (43/86 pin) board edge connector. The 
backplane uses 43/86 pin on 3.96 mm (0.156 in) centre connectors. 

The P2 connector is a 30/60 pin board edge connector with2.54 mm (0.1 in) pin centres. 

4. Form factors 

Certain characteristics of the bus shall be taken into consideration when designing printed 
circuit boards that interface to it. The designer will ensure himself of system bus compatibility 
if the specifications discussed in this standard are followed. 

4.1 Connector naming and pin numbering standards 

The Pl and P2 connectors on the printed circuit boards designed for the system bus inter- 
face should comply with the following requirements (see Figure 2): 

a) The connectors on the bus side of the board shall be called Pl and P2. Pl is the 86.pin 
main connector, and P2 is the 6Gpin auxiliary connector. 

b) Pins shall be numbered with odd numbers on the component side of the board, and in 
ascending order when going counter-clockwise around the board (see Figure 3, page 13). 

4.2 Standard outline of printed wiring boards 

Figure 4, page 13, shows the standard outline for compatible boards (printed wiring boards 
and printed circuit boards). The non-bus edge of the board is not restricted. The remainder of 
the board including connectors Pl and P2 shall adhere to the dimensions shown in Figure 4. 
Only the basic boards’ standard vertical height is currently specified. 
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- 10 - 
1 

796-20 CEI 

COMPOSANT 

CARTE DE CIRCUIT IMPRIME 

t 
2,362 mm max. (0,093 pouce) 

I 
Lc = 15,24 mm (0,6 pouce) 

CARTE DE CIRCUIT IMPRlMi 
* 

1,575 mm Typ (0,062 pouce) 

LH 

T CARTE DE CIRCUIT IMPRIME 

(LH < LC - LT - LL) 

Fig. 1. - Espacement des cartes dans le fond de panier. 

CONNECTEUR CONNECTEUR 
DE PUISSANCE DE PUISSANCE 

J2A 
. . 

J3A . 

J]1A l 

. 

J5i 

. 

. 

J3 a J4 

J5 $ 

J6-J8 * 

lL 

3 

3 

Uste des pikes 

1 fond de panier avec terminaison 

27 broches connecteurs pour cflble plat (3,962 mm entre 
axes) (J6 - J8) 

4 comecteurs de bout de carte 43186 broches A 
Mcartement de 3,962 mm (J2 - J5) 

12 broches A wrapper 

4 matrices. de 9 r&stances de 2,2 k&I, 1.5 W B 10 bro- 
ches (RPl - RP4) 

1 motrice de 9 r&sistances de 1 kn, 1,5 W A 10 broches 
(RP5) 

1 motrice de 9 kistances de 1 ,l kn, 1,5 W B 10 broches 
ww 

1 rkistancede 1 kQ, l/8 W, kts% (Rl) 

1 r&stance de 2,2 IQ l/8 W, &5% (R5) 

2 rMstances de 220 Sz, l/4 W, i5% (R9, Rll) 

2 rMstances de 330 a,,114 W, i5% (Rl 0, R12) 

2 r&istances de 510 Q, l/8 W, its% (R7, R8) 

. 

Fig. 2. - Fond de panier type. 
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796-2 @ IEC - 11 - 

LL 1: PC BOARD 

2.362 mm max. (0.093 in) 

Lc = 15.24 mm (0.6 in) 

* 

1.575 mm Typ (0.062 in) 

PC BOARD : I 

LH 

7-T 

c COMPONENT 
v I 

PC BOARD 

(LH < LC - LT - &.I 

Fig. 1. - Backplane card to card separation. 

POWER 
CONNECTOR 

POWER 
CONNECTOR 

4 
J2A 
. . 

J3A . 

J;A l 

. . 

l 

I 

J5A‘ 

Parts list 

Pl 

. 

. 

1 PWS termination backplane 

27 post wafer connectors (3.962 mm pin centres) (JS - J8) 

1 10 pin, 1 .l kQ, 9 resistor, 1.5 W resistor pack (RP6) 

1 1 kn resistor, l/8 W, i5% (Rl) 

4 edge board connectors, 43186 pins on 3.962 mm centres 
(J2 - J5) 

1 2.2 k&2 resistor, l/8 W, &5% (R5) 

2 220 Sz resistors, l/4 W, i5% (R9, Rll) 
12 wire wrap posts 2 330 S2 resistors, l/4 W, k5% (RlO, R12) 
4 10 pin, 2.2 k&2, 9 resistors, 1.5 W resistor packs (RPl - 

RP4) 
2 510 Q resistors, l/8 W, i5% (R7, R8) 

1 10 pin, 1 kQ 9 resistor, 1.5 W resistor pack (RP5) 

Fig. 2. - Typical backplane. 
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1 85 1 59 
. . * l 

2 86 2 60 \ d Y v 

- 12 - 796-2 @ CEI 

CtjTc DE SOUDURE 
A / 

50 2 

Jl J2 J3 

(CONFIGURATION DE CONNECTEUR POSSIBLE) 

FACE DE MONTAGE DES COMPOSANTS 

Pl ’ P2 

C6Tc DE SOUDURE CoTt DE SOUDURE 
510 

Fig. 3. - Numkotation des connecteurs et broches. 

(0,25x 0,25) 6,35 x 6,35 % 
2PL co‘o 

POINT D’CJECTEUR TYPE 2,77 (0,109) 

‘I I / DEUX PLACES 

to, 
0,041 to,04 x 

O-- 
(0,250) 6,35 - - 

/90 

- 173,6 + 0,18 
1,02 x 1,02 (6,835 rf: 0,007) (3’080) 4 PL 304,8 REF. 206,3 (8,120) 

W,OO) 

FACE DE MONTAGE 
DES COMPOSANTS 

9 
5 
t? 
w 
n 

0’ .A 

2,54 (0,100) 3,96 (0,156) 

2,36 TYP 

TOLERANCES: XX Z!I 0,25 (0,010) (0,093) 

XXX + 0,18 (0,007) DETAIL A DETAIL B 511 ml 

Toutes les dimensions sont exprimbes en millim&es et, & titre de r4f&ence, en pouces entre parenthhses. 
Les dimensions en millr’metres font foi. 

Fig. 4. - Format normalis de cartes de &blage imprime. 
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796-2 @ IEC 
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SOLDER SIDE 
/ A \ 
50 2 

(A POSSIBLE CONNECTOR CONFIGURATION) 

I 

\ 

Jl J2 J3 

COMPONENT SIDE 

4 Pl 

1 

P2 

85111 59 

2 86 
so 
2 Y 

SOLDER SIDE SOLDER SIDE 
510/90 

Fig. 3. - Connector and pin numbering.. 

E ln g 
w ln 
e 

7 v - 
(0.25 x 0.25) 6.35 x 6.35 : TYPICAL EJECTOR HOLE 2.77 (0.109) 2 

2 PL,‘;j 
a> 

TWO PLACES 04 

b 

p 
/ I 

o- - 

(0.250) 6.35- - 

5 2 
00 
;; 

B 
/ 0’ A 

- Pl 43 PINS Pl 43 PINS 
1111~111111111 1111~111111111 11111 

(0.04 x 0.04) 1.02 ,,l;;f:;$$z8 
REF. 206.3 (8.120) 

(12.dO) I 

x 1.02 J 
4 PL 

mu, mu, 
NE NE 
mcD mcD 
Ew Ew 
cuti cuti 
SR SR 

cv cv 
G G 

TOLERANCES: XX + 0.25 (0.010) XX + 0.25 (0.010) 

11111 

TOLERANCES: 

,6!;$6::$$~8 REF. 206.3 (8.120) 

(12.dO) I / 

2.54 (0.100) 2.54 (0.100) 3.96 (0.156) 3.96 (0.156) 

2.36 TYP 2.36 TYP 
(0.050) (0.050) (0.093) (0.093) 

COMPONENT SIDE 

XXX +, 0.18 (0.007) DETAIL A DETAIL 6 511190 

AI1 dimensions are in millimetres with inches prow&d in papentheses for reference only. 
The millr’inetre dimensions govern. 

Fig. 4. - Standard printed wiring board outline. 
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- 14 - 796-2 @ CEI 

Tableau I 
Affectation des signaux du bus aux broches du connecteur (PI) 

Face de montage des composants Face circuit 
Broches Broches 

Mnemonique Description Mnemonique Description 

Alimentation 1 GND (TERRE) GND masse signal 2 GND (TERRE) GND masse signal 
3 +5V +5 v C.C. 4 +5v +5 v C.C. 
5 +5 v +5 v C.C. 6 +5 v +5 v C.C. 
7 +lZV +12 v C.C. 8 +12v +12 v C.C. 
9 Resew%, relic au bus 10 Reserve, relic au bus 

11 GND (TERRE) GND masse signal 12 GND (TERRE) GND masse signal 

Commandes 13 BCLK* Horloge du bus 14 INrr* lnitialisation 
du bus 15 BPRN* Priorite de bus IN 16 BPRO’ priorite de bus OUT 

17 BUSY Bl=occupe 18 BREW Demande de bus 
19 MRDC* Commande de lecture 20 MWI-Cf Commande d’kriture 

de memoire de memoire 
21 IORC’ Commande de lecture 22 1owc* Commande d’kriture 

d’entreekortie d’entree! sortie 
23 XACK” Accuse de reception XFER ’ 24 lNHl* Invalidation 1 (memoire vive in- 

validee) 

Commandes 25 LOCK’ Verrouillage 26 INHZ* Invalidation 2 (memoire morte 
du bus et (programmable ou non) 
adresses invalidee) 

27 BHEN* Validation octet de poids 28 Al 6’ Bus d’adresses 
fort 

29 CBRQ* Demande commune du bus 30 Al 7” 
31 CCLK’ Horloge con&ante 32 Al8* 
33 INTA* Accuse de rkeption d’inter- 34 Al 9* 

ruption 

Interruption 35 
37 
39 
41 

M-6* 
M-4* 
INTZ” 
INTO* 

Demandes d’interruption en 
parallele 

36 INl7* 
38 M-5’ 
40 MT3* 
42 1NT1+ 

Demandes d’interruption en 
parall& 

Adresse 43 Al 4* 
45 Al 2+ 
47 AlO* 
49 A8* 
51 A6+ 
53 A4’ 
55 AZ’ 
57 AO’ 

Bus d’adresses 44 Al5* Bus d’adresses 
46 Al3+ 
48 All* 
50 A9* 
52 AT 
54 AS 
56 A3’ 
58 Al* 

Don&es 59 014’ Bus de donn&es 
61 DlT 
63 01 O* 
65 D8* 
67 D6* 
69 04’ 
71 02’ 
73 Do* 

Mimentation 75 GND (TERRE) GND masse signal 
77 Rewrve, relic au bus 
79 -12v -12 v C.C. 
81 +5v +5 v C.C. 
83 +5v +5 v C.C. 
85 GND (TERRE) GND masse signal 

60 D15* Bus de don&x 
62 D13* 
64 011’ 
66 09’ 
68 07’ 
70 05’ 
72 03’ 
74 01’ 

76 GND (TERRE) GND masse signal 
78 Reserve, relic au bus 
80 -12v -12 v C.C. 
82 +5v +5 v C.C. 
84 +5v - +5 v C.C. 
86 GND (TERRE) GND masse signal 

Note.- Toutes les broches &e&es sont prevues pour I’extension future et il y a lieu qu’elles ne soient pas utilisees si la compati- 
bilite ascendante est d&i&e. 
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796-2 @ IEC - 15 - 

Table I 
Pin assignment of bus signals on connector (PI) 

Power 
supplies 

Bus 
controls 

Component side Circuit side 

Pin 8 fl Pin ’ 
Mnemonic Description Mnemonic Description 

1 GND Signal GND 2 GND Signal GND 
3 +5 v +5 V d.c. 4 +5 v +5 V d.c. 
5 +5v +5 V d.c. 6 +5v +5 V d.c. 
7 +12v +12 V d.c. 8 +12v +12 V d.c. 
9 Resewed, bussed 10 Reserved, bussed 

11 GND Signal GND 12 GND Signal GND 

13 BCLK+ Bus clock 14 INW Initialize 
15 BPRN’ Bus priority IN 16 BPRO” Bus priority OUT 
17 BUSY* Bus busy 18 BREW Bus request 
19 MRDC’ Memory read command 20 MWTC” Memory write command 

21 lORC* l/O read command 22 1owc* l/O write command 

23 XACK’ XFER acknowledge * 24 INHl l Inhibit 1 (disable RAM) 

Bus controls 25 
and address 

27 
29 
31 
33 

LOCK* Lock l 

BHEN’ Byte high enable 
CBRW Common bus request 
CCLK’ Constant clock 
INTA* Interrupt acknowledge 

26 INHZ* Inhibit 2 (disable PROM or 
ROM) 

28 Al6+ Address bus 
30 A17+ 
32 Al8* 
34 Al9* 

. 

Interrupts 35 M-6* 
37 Nw4* 
39 INTz* 
41 INTO* 

Parallel interrupt requests 36 lf’J=l7’ 
38 NT5* 
40 INT3’ 
42 INTl l 

Parallel interrupt requests 

Address 

Data 

Power 
supplies 

43 A14” 
45 A12’ 
47 AlO+ 
49 A8” 
51 A6* 
53 A4’ 
55 AZ’ 
57 AO* 

59 014’ 
61 012” 
63 010’ 
65 08’ 
67 06’ 
69 04’ 
71 D2* 
73 Do’ 

75 GND 
77 
79 -12v 
81 +5V 
83 +5 v 
85 GND 

Address bus 

Data bus 

Signal GND 
Reserved, bussed 
-12 V d.c. 
+5 V d.c. 
+5 V d-c. 
Signal GND 

44 Al5’ Address bus 
46 A13* 
48 All’ 
50 A9* 
52 AT 
54 A5’ 
56 A3’ 
58 Al’ 

60 015’ Data bus 
62 D13* 
64 DW 
66 09’ 
68 07’ 
70 05’ 
72 03’ 
74 01’ 

76 GND Signal GND 
78 Reserved, bussed 
80 -12v -12 V d.c. . 
82 +5v +5 V d.c. 
84 +5 v +5 V d.c. 
86 GND Signal GND 

Note.- All reserved pins are reserved for future use and should not be used if upwards compatibility is desired. 
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